ELl chip MediaTek Dimensity
9300 buscara 1i1gualar al
Snapdragon 8 Gen 3

Actualmente, el chipset mas potente en la industria Android es
el Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Sin embargo, el Dimensity
9200 (la mas reciente alternativa en la gama alta de MediaTek)
también es una gran opciodn.

El afo pasado, MediaTek logré derrotar a Qualcomm en el
segmento de la relacidén potencia/eficiencia con sus chipsets
de gama alta. Esto se debid tanto al gran trabajo del
fabricante taiwanés como a los problemas de las fabricas en 4
nm de Samsung que afectaron al Snapdragon 8 Gen 1 (e incluso
al Snapdragon 888).

Ahora, Qualcomm ya se ha recuperado al cambiarse a las
fabricas de TSMC desde el Snapdragon 8+ Gen 1. Sin embargo,
MediaTek sigue compitiendo de cerca, y quieren lanzar otro
ataque directo con su préximo gran lanzamiento: el Dimensity
9300.
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Conseguira el MediaTek Dimensity
9300 estar a al par del Snapdragon
8 Gen 37

El préoximo procesador insignia de MediaTek se 1llamara
Dimensity 9300. Segun el filtrador Digital Chat Station, se
fabricara utilizando el proceso N4P de TSMC. Se espera que el
chip sea desarrollado conjuntamente por Vivo y MediaTek y que
debute en el Vivo X100.

ELl proceso N4P utilizado en Dimensity 9300 promete mejoras
significativas con respecto a la tecnologia original de 5 nm
(N5). Esto incluye un aumento del 11 % en el rendimiento en
comparacion con N5 (6& en comparacidén con N4), una mejora del
22% en la eficiencia energética y un aumento del 6% en la
densidad del transistor.

El chip esta disefiado con una CPU de nldcleo ultra grande +
nicleo grande + nlcleo pequefio. Se espera que el nucleo ultra
grande sea el Cortex X4, el nucleo grande probablemente sea
Cortex A715 y el nlcleo pequefio posiblemente sea A515. Este
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diseno permite un procesamiento eficiente y optimizado de
diferentes cargas de trabajo, brindando una experiencia fluida
y que mantenga las temperaturas bajo control de forma
efectiva.

Ademds, el proceso N4P permite una facil migracidén de
productos basados en la plataforma de 5 nm. Esto reduce los
costos de investigacidén y desarrollo de los clientes vy
proporciona actualizaciones mas rdapidas y eficientes desde el
punto de vista energético para los productos actuales en 5 nm.

De acuerdo a lo que se ha filtrado hasta el momento, el
Dimensity 9300 esta programado para debutar en la segunda
mitad de 2023. La compafia espera que pueda competir de tu a
tu con el futuro Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, que también
se lanzara durante el mismo periodo.

Esperemos que esta refiida competencia se mantenga a través del
tiempo, pues los mayores beneficiados terminan siendo los
usuarios.

Fuente: elrincondechina.



